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预浸液 S906

产品简介

其作用为于槽浴内，浸浴处理约 15～30 秒形成一层氧化膜，而膜不在金面沉积，

保护金面。预浸效果受槽液中的有效成份浓度、槽液 pH值、槽液温度、处理时间及基板

作业状况（不同生产线的差异）等等因素影响。一般而言，预浸成膜会随这些变动因素的

增减而增减；必须适当调整生产线的各项条件因素，以得到理想的成膜厚度。

操作条件

S906 50-90%(V/V 开缸量)

pH 11-13

Cu2+ < 20ppm

温度 5-350C

处理时间 15－30 秒

配 槽（100L 建浴）

1．将 20L 纯水放入槽。

2．在搅拌情况下缓慢加入 S906（五倍浓缩液） 12L。

3．加水至 100L，搅拌均匀。

槽液维护

1．S906 的有效成份浓度及 pH值，会明显影响成膜速度。当有效成份浓度及 pH数

值偏高时，成膜速度也相对较快；需适度保持有效成份浓度及 pH值的平衡状态，亦即有

效成份浓度偏低时，pH值可高些；有效成份浓度偏高时，则调低 pH值。
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2．随作业及处理时间的增长或是不当带入，槽浴的铜离子浓度将会逐渐递增。当铜

离子浓度累增到 20 ppm以上时，将会造成明显的 S906 沉积于镀金层表面现象；

3．S906 槽液铜离子浓度测定：先行标定 1ppm、5ppm、10ppm 铜离子浓度的标准检

量线，然后自槽液中取样 1ml，稀释 10 倍后，以原子吸收光谱仪检测铜离子浓度。

4．基于设备与生产情况的差异，S906 槽液的有效成份浓度会因水分的蒸发而升高，

或因主成份的消耗与水的不当带入而被稀释。若槽液的有效成份浓度升高，可加入纯水至

50 ~ 90﹪范围内；若槽液的有效成份浓度变稀，可加入原液调整浓度至 50%以上。
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